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. Relay
Saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal listrik, digunakan untuk

mengontrol sirkuit daya tinggi dengan sinyal daya rendah.

. Screw Terminal

Konektor listrik yang memungkinkan kabel terhubung ke PCB atau

perangkat lain dengan cara dikencangkan menggunakan sekrup.

. Port

Antarmuka fisik pada perangkat elektronik yang digunakan untuk
menghubungkan perangkat lain, seperti port daya, komunikasi, atau sensor.
Header pin

Barisan pin kecil yang dipasang di PCB untuk menyambungkan kabel atau
modul lain, sering digunakan untuk komunikasi data atau daya antar

komponen.
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